EC AEKNAPALLILA 3A CbOTBETCTBUE
N2:TA-1467/22/G/01

Hwe, HMD Global Oy
Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, DvHnaHams
AeKnapupame Ha CBOl OTTOBOPHOCT, Ye NPOAYKTbT:
PaanobopyaBaHe:
Mogen: TA-1467
Onucanune: MobuneH TenedpoH GSM
CodTtyepHa Bepcua Ha pagnomogayna: V01

HPEAOCTaBeHVI akcecoapun n KOMNOHEHTW: ajanTep, cayLwanku, 6aTep|/|;|

EMC: CNEKTHP:

ETSI EN301 489-1V2.2.3 ETSI EN303 345-1 V1.1.1(2019-06)
EN 55032:2015+A11:2020 ETSI EN301 511 V12.5.1(2017-03)
EN 55035:2017+A11:2020 ETSI EN303 345-3 V1.1.1(2021-06)

ETSI EN 301 489-52 V1.2.1
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 +

AC:2022-01

Bbe3zonacHocTt Excno3snuus Ha pagnoYyecToTHU BbJIHU
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN 50360:2017

EN 50332-1:2013 EN 50566: 2017

EN 50332-2:2013 EN 50663:2017

EN 62209-1:2016

OxosnHa cpega EN 62209-2:2010+AMD1:2019

EN 63000: 2018

2014/53/EC:
ﬂpenopbKa Ha CbBeTa OTHOCHO OrpaHManaHe Ha eKCno3nuunATa Ha HaCeJIeHNEeTO Ha eNeKTPOMarHMTHu.noaeta.
OnuncaHmar no-rope nNpoaykT oTroBapAa Ha OCHOBHUTE U3NCKBAHUA Ha CJ'IEAHaTa(VITe) AI/IpeKTVIBa(VI)ZZ

- [OwupekTtnsa 2014/53/EC 0THOCHO paanocbopbikeHuaTa: Ynen 3.1a), 3.16) n 3.2
- avpektuea 2011/65/EU u cneasawmte gonbaHeHus, aupektnea Ha (EU) 2015/863 oTHOCHO orpaHuyeHuneTo 3a ynoTtpebara Ha
onpeaesnieHy onacHW BELLEeCTBa B €/1EKTPUYECKOTO U e/1eKTPOHHOTO o6opyaBaHe
HotndunumpaHuat opraH (HaumeHosaHue: PHOENIX TESTLAB, 1/: 0700) 13BbPLUM OLEHKA Ha CbOTBETCTBMETO CbI/IacHO npuaoskerue Il ot

[upekTuBata 3a pagnoobopyasaHe u usgage ceptudukar 3a EC nscneasaHe Ha tmna (ped. Ne: 22-210568 - 22-220568).

Mascro Ha uspasaHe:
AEISHSHEASESH Meku [ara Ha usgaBaHe: 2022-05-17

HMD Global Oy PaspelweHue 3a NpoayKT:

e

S

Noanuc:
Mme: Ingrid Shi
ObkHOCT: Head of Portfolio and Product Management, Entry Devices

CBbp3aHaTa c NOCOYeHUA No-rope NPOAYKT AOKYMEHTauuA ce cbxpaHasa B: HMD Global Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo, ®uHnaHaus
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